（様式１）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年（２０２６年）　月　日　
熊本県商工労働部産業振興局
産業支援課長　様
募集要領等に関する質問書
法 人 名：
担当者名：
電　　話：
電子ﾒｰﾙ ：

　第３回［九州］半導体産業展 熊本県ブース製作等業務委託に係る企画コンペ募集要領等について、質問事項がありますので提出します。

	質問項目
	（募集要領または仕様書の別・ページ数　等）

	
	

	内　　容
	


（注意）質問事項は、当様式１枚につき１問とし、簡潔に記載してください。
（ 提出先 ）
熊本県商工労働部産業振興局産業支援課
半導体産学官連携プロジェクト班
住　所：〒862-8570　熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
電話番号：０９６－３３３－２６３７
E-mail：sangyoshien@pref.kumamoto.lg.jp


（様式２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年（２０２６年）　月　日　
　熊本県知事　木村　敬　様


第３回［九州］半導体産業展 熊本県ブース製作等業務委託に係る企画コンペ参加申込書


	所在地
	〒


	商号又は名称
	


	代表者職・氏名
	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	担当者所属・職・
氏名
	


	
電話番号
	
Tel:            

	e-mail
	







令和８年（２０２６年）６月１７日付けで企画提案コンペ募集のありました
第３回［九州］半導体産業展 熊本県ブース製作等業務委託に係る企画コンペ参加について申し込みます。
なお、企画コンペ募集要領に掲げられた条件を満たしていること並びにこの申込書及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。


１.　会社概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記載日現在）
	商号又は名称
	

	本社所在地
	

	主な営業所等
	
	設立年月
	

	資本金（千円）
	
	従業員数（人）
	

	事業内容
	

	組織概要
（組織図）
	

	その他、参考となる事項
	




２．当該委託業務に類似した業務実績（該当があれば記載してください）
	年度
	業務名（契約相手名）
	契約額（千円）
	業務内容

	
	
	
	

	
	
	
	




（様式３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     
企　画　提　案　書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年（２０２６年）　月　日　
熊本県知事　木村　敬　様

	所在地
	〒


	商号又は名称
	


	代表者名
	




	担当者

	職・氏名
	


	Tel
	Tel (         )    - 

	e-mail
	



　第３回［九州］半導体産業展 熊本県ブース製作等業務委託に係る企画コンペについて、以下のとおり関係書類を添えて申し込みます。


	                 提　出　書　類
	 添付の有無

	 企画書（様式４）
	




（様式４）

企　画　書


(1) 具体的内容
仕様書第６「委託業務」を参照し、記載。





(2) 委託業務の実施体制
業務開始に当たって、委託業務の実施体制を記載。





(3) 業務実施計画の作成
契約締結後から令和８年（２０２６年）１０月２９日までの業務実施計画を作成。





(4) 経費内訳書
できる限り詳細に記載。




（様式５）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年（２０２６年） 月　日　
熊本県知事　木村　敬　様


第３回［九州］半導体産業展 熊本県ブース製作等業務委託に係る企画コンペ参加辞退届




企業名
所在地　〒
代表者氏名
電話番号
電子メール


  第３回［九州］半導体産業展 熊本県ブース製作等業務委託に係るコンペの参加については、辞退します。

